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Abstract (en)
For bending hollow distance profiles (2), in particular those filled with a desiccant, preferably for panes of insulating glass, the profile (2) can be
advanced during bending and a bending tool (4) can be moved towards and away from it, oscillating with respect to the abutment (3), the profile
(2) expediently being advanced during the moving away of the bending tool (4) and a point on the profile (2) adjacent to the previously bent point
being acted upon and bent during the next movement of the bending tool (4) towards the abutment. A very wide variety of arcs and radii of curvature
can thereby be produced depending on the speed of advance of the profile and the bending frequency or also bending stroke of the bending tool.
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Abstract (de)
Zum Biegen von hohlen, insbesondere mit Trockenmittel gefiiliten Abstandhalterprofilen (2) vorzugsweise fir Isolierglasscheiben kann das
Profil (2) wéhrend des Biegens vorgeschoben und ein Biegewerkzeug (4)oszillierend zum Widerlager (3) hin- und von ihm wegbewegt werden,
wobei wahrend der Wegbewegung des Biegewerkzeuges (4) das Profil (2) zweckmaBigerweise vorgeschoben und bei der nachsten Bewegung
des Biegewerkzeuges (4) zum Widerlager hin eine Nachbarstelle des Profiles (2) gegenlber der vorher gebogenen Stelle beaufschlagt und
gebogen wird. Dadurch kénnen je nach Vorschubgeschwindigkeit des Profiles und Biegefrequenz bzw. auch Biegehub des Biegewerkzeuges
unterschiedlichste Bégen und Krimmungsradien erzeugt werden.
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